|. PRODUKTY NA ELEWACJE

Produkty dodatkowe

KOMBI RAPID

Klej do ptyt styropianowych GOWNE ZALETY

— Wysoka izolacyjnosc termiczna (wsp. A = 0,0348 W/m*K), bez ryzyka mostkéw termicznych
— Niski przyrost objetosci i wysoka stabilnos¢ wymiarowa

— Wysoka przyczepnosc¢ i odpornos¢ mechaniczna

— Szybki czas wigzania

— tatwa aplikacja i dobre whasciwosci robocze

DANE TECHNICZNE

Czas otwarty: do 10 minut* Temperatura puszki: od +5°C do +25°C (optymalnie +20°C)

Czas korekty potozenia przyklejonej ptyty styropi j: do 10 minut Warunki aplikacji na zewnatrz budynku: pogoda bezdeszczowa,

(Czas utwardzenia kleju (przy wilgotnosci wzgl. powietrza 50% i temp. 23°C): 2 godziny** unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze

0dpornosc termiczna po utwardzeniu: od +40°C do +90°C Wielkos¢ opakowania: puszka metalowa zawierajaca 750 ml kleju

Wydajnos¢: do 8m2* (ocieplanie Scian) oraz do 12m2* (fundamenty, piwnice, przyziemie) Okres przydatnosci do uzycia: 18 miesiecy od daty produkgji podanej na denku puszki.
Przyczepnos¢ do betonu: > 0,3 MPa Przechowywanie: w zamknietym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym
Przyczepnos¢ do styropianu: > 0,1 MPa (zerwanie w masie) i chtodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Te ura otoczenia i podtoza oraz utwardzania kleju: od +1°Cdo +30°C (zalecana od +10°C do +25°C)

ZASTOSOWANIE

Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda bezspoinowa (ETICS) oraz klejenie ptyt ze styropi pandowanego (EPS) lub styropianu ekstrud g0 (XPS) do podtozy mineralnych (jak np. beton, ceramika) w systemach, w ktérych
plyty izolacji ciepInej sa jednoczesnie mocowane mechanicznie do podtoza (wg projektu technicznego). Termoizolacja fundamentdw, Scian i piwnic (mocowanie ptyt styropianowych EPS, EPS do podtozy mineralnych i bitumicznych). Wypetni-
anie szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi, szczelin powstatych na skutek docinania ptyt. Dylatacje pionowe w murach. Uszczelnianie ztaczy, np. przy parapetach, ptytkach parapetowych, ptytach balkonowych, oknach piwnicznych czy
oknach w przyziemiu.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podtoza: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), czyste, odttuszczone, odpylone i wyréwnane. Dopuszczalne odchylenie powierzchni Sciany nie moze przekroczy¢ -4 mm i +2 mm (pomiar dokonactata o dt. 2 m z do-
ktadnoscia do T mm). W przypadku wiekszych nieréwnosci wykonac warstwe wyrdwnawcza. Fundamenty i $ciany oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen oraz porostu glondw i grzybow, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢ preparatem ALGIZID.
Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed podciaganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Nalezy zwrdcic szczegding uwage by na klejonych powierzchniach nie byto szronu. Piyty
izolacyjne (inaczej niz ciete) moga zawierac Srodki antyadhezyjne. Przeprowadzic test przyczepnosci. W razie potrzeby powierzchnie tylna ptyt przeszlifowac. Dla zwiekszenia przyczepnosci, przyspieszenia utwardzania i poprawy struktury,
podtoze nalezy wstepnie zwilzy¢ woda za pomoca rozpylacza.

Przygotowanie kleju: Bezposrednio przed uzyciem puszke z klejem bardzo dobrze wymieszac. Nakreci¢ na pistolet. Poczatkowa partie kleju (ok. 30 cm), az do wyréwnania sie ci$nienia w pistolecie skierowac na bok nie (do uzycia).
Przyklejanie ptyt zaczynac zawsze od dotu, opierajac dolny rzad na listwie startowej lub na stopie fundamentowej. Ewentualne zabrudzenia usuwac przy pomocy specjalnych Sciereczek czyszczacych lub za pomocg czyscika do piany poliure-
tanowej. Uwaga: Czyscik moze wejs¢ w reakdje z ptyta styropianowa i doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. Utwardzony klej mozna usunac tylko mechanicznie. Miejsca w ktdrych klej jest wyeksponowany na dziatanie promieniowania UV nalezy
zabezpieczy¢ w ciagu 10 dni od natozenia kleju. Do ochrony przed promieniowaniem UV stosowac zaprawy, silikon lub akryl.

Klejenie ptyt przy ocieplaniu Scian zewnetrznych budynkéw: Klej naktadac na ptyty po obwodzie z zachowaniem dystansu 2 cm od krawedzi ptyty oraz pasmem w ksztatcie litery, M lub“W". W ciggu maksymalnie 10 minut od natozenia
kleju ptyty nalezy przytozyc do podtoza i docisnac, uzywajac faty. Korekte rownosci utozenia ptyt mozna przeprowadzi¢ maksymalnie do 10 minut od ich przyklejenia. Kotkowanie mozna rozpocza¢ po uptywie 3 godzin od przyklejenia. Spoina
klejowa uzyskuje petna wytrzymatos¢ mechaniczng po 24 godzinach od przyklejenia ptyt. Uwaga: Czas wiazania moze ulec wydtuzeniu w przypadku wystepowania niskiej temperatury i niskiej wilgotnosci powietrza.

Klejenie plyt przy termoizolacji fundamentdw, Scian piwnici tym podobnych podziemnych czesci budynkéw: Klej naktadac jednostronnie na podtoze pionowymi paskami z zachowaniem odstepow 20--30 cm. W przypadku ptyt
0szer. 150160 cm, nalezy natozy¢ przynajmniej 5 paskow. Plyty przytozy¢ do podtoza po ok. 10 minutach od natozeniu kleju, a nastepnie docisnac. Pozostate szczeliny i ztacza miedzy ptytami podobnie wypetnic klejem.

Wskazéwki wykonawcze: Przy termoizolacji podziemnych czesci budynkow klej mozna stosowac wyfacznie w systemach hydroizolacji lekkiej przeciwwilgociowej — przeprowadzic test przyczepnosci. Nie stosowac w przypadku ciagtej

.

ekspozycji na dziatanie wody np. zanurzenie sp wysokim pozi zwierciadta wod gruntowych — hydroizolacja cigzka lub przeciwwodna. Nie stosowac do klejenia PE, PP, teflonu, powierzchni silikonowych, pokrytych Srodkami
poslizgowymi, nawilzajacymi (membrany z filmem PE). Nie stosowac do podtozy hydroizolowanych za pomoca bitumicznych wyrobow rozpuszczalnikowych — ryzyko uszkodzenia ptyt (zapoznac sie doktadnie z instrukcja wyrobu i sprawdzic
czy producent przewiduje mozliwosc klejenia ptyt styropianowych). Plyty mozna kleic po catkowitym wyschnieciu powtok hydroizolacyjnych — zapoznac sie z instrukcja wyrobu. Nie stosowac podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru

czy przy silnym nastonecznieniu.

* czas otwarty oraz wydajnosc zaleza w duzym stopniu od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza oraz podtoza, temperatury puszki, sposobu zastosowania, przekroju natozonej warstwy, zwilzenia podtoza itp.
** czas utwardzania jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych.

Aprobata techniczna AT-15-8498/2015
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